
1. 画出保护环终端的器件流程图  
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2.画出刻蚀终端器件的光刻板  

(1)圆形器件  

第一层：[②刻蚀终端过刻至增益层以下]的光刻板
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第二层：[④刻蚀钝化层]的光刻板

第三层：[⑦刻蚀钝化层]的光刻板

第四层：[⑧沉积PAD金属+场板]的光刻板



光刻板总览

(2)方形器件  

第一层：[②刻蚀终端过刻至增益层以下]的光刻板
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第二层：[④刻蚀钝化层]的光刻板

第三层：[⑦刻蚀钝化层]的光刻板



第四层：[⑧沉积PAD金属+场板]的光刻板

光刻板总览
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